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Abstract (fr)
La présente invention concerne un procédé de fabrication d'une pièce de forme complexe par frittage par compaction uni-axiale et à chaud,
caractérisé en ce qu'il comprend au moins les étapes consistant à :- Disposer d'un matériau pulvérulent M1 dédié à constituer ladite pièce de forme
complexe,- Disposer d'une contre-forme de ladite pièce de forme complexe,- Densifier par frittage par compaction uni-axiale, ledit matériau M1 au
contact de ladite contre-forme, en formant le cas échéant une phase intermédiaire,- Disposer de l'ensemble pré-pièce/contre-forme densifié ainsi
formé, et- Décocher ladite pièce de forme complexe dudit ensemble,caractérisé en ce que ladite contre-forme est sous une forme densifiable et
constituée d'un matériau M2 comprenant au moins un composant matriciel A et au moins un composé B inorganiques et en ce que ledit décochage
comprend au moins la solubilisation sélective dudit composé B et/ou de l'éventuelle phase intermédiaire.
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